
检查确认样品数量及良品不
良品，确认失效信息

外观检查，确认提供的样品与型号是否
相符，样品是否损坏，

SAT，检查封装
内部有无分层

开路

对短路部分电路进行
电性能复现，排查有

无短路现象

无

根据客户提供的型号查找对应
规格书

实际样品与提供不符，需跟客户重新
确认信息

根据规格书上的引脚说明进行电特性
检查

短路/漏电

开盖，检查芯
片内部是否有
无异常

有

根据异常点情
况与失效信息
结合，分析结
论出具报告

确认信息后

开盖，检查内
部有无异常，
键合点有无异

常

有异常

根据异常点情况与失
效信息结合，分析结

论出具报告

无异常

对开路部分电路
分段进行电特性
复现，排查有无
开路现象

有异常

无异常

结合之前数
据，推断结
论，出具报告

无

结合之前数
据，推断结
论，出具报告

有

对短路部分引
脚进行热点分

析

阻抗偏高

SAT，检查内
部有无分层

对存在异常的
部分进行定点

切片


